CONVOCATORIA PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL BEAUCHEF 2014

Requisitos 

· Ser alumno regular de al menos el cuarto semestre de la malla de plan común. 
· Promedio superior o igual a 5,0.
· No haber reprobado más de 3 cursos.
Una vez entregados en la facultad, los postulantes serán evaluados y se hará la postulación oficial en las universidades de la preferencia del postulante. 
Es importante revisar en las páginas de las universidades a las que van a postular si tienen un programa que se adecúe a su carrera y que los ramos se puedan convalidar 
Al final del documento hay una lista con las universidades disponibles. 

Documentación requerida:

· BIA
· Ficha de postulación
· Formulario de convalidación
· Documento de compromiso con la Escuela
· Formulario de postulación y antecedentes solicitados por la contraparte (en la lista al final del documento están los links a las diferentes universidades).

La documentación deberá ser entregada en la oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad. 

Se solicitará enviar una copia digital vía correo electrónico (especificado más abajo).

Los alumnos seleccionados deberán incorporarse a la Comunidad Internacional Beauchef (CIB) y participar de las actividades de internacionalización que realicen en conjunto con la Dirección de Relaciones Internacionales. 

Dudas y preguntas

Para facilitar el flujo de información, las preguntas pueden ser enviadas tanto por e-mail como por las redes sociales.

E-MAIL:
Viviana Ruiz, coordinadora RRII
vruiz@ing.uchile.cl
rrii@ing.uchile.cl

FACEBOOK: https://www.facebook.com/relacionesinternacionalesbeauchef?ref=hl9


ALEMANIA
Universität Stuttgart

BELGICA
Université Catholique de Louvain

ESPAÑA
Politécnico de Madrid
[bookmark: _GoBack]Politécnico de Cataluña, Barcelona TECH
Politécnico de Valencia


FRANCIA
Institut National des Ciences Apliquées de Lyon
Institut National Polytechnnique de Grenoble
ENS Géologie, Université de Lorraine
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